
 
 

An alle Baugruppendesigner: Jetzt mitmachen und gewinnen! 
 

Bewerbung 

• Die Teilnahme erfolgt über einen Bewerbungsbogen, in dem das Design beschrieben und 
Prototypen-Baugruppen dargestellt werden. 

• Für die Bewerbung werden zwei beschreibbare PDF-Formulare benötigt:  
o Bewerbungsbogen Teil 1 
o Bewerbungsbogen Teil 2 

• Formulare können heruntergeladen oder per E-Mail angefordert werden; Bearbeitung erfolgt mit 
Adobe Acrobat Reader. 

• Im Bewerbungsbogen müssen Design-Parameter und Bilder eingefügt werden; bitte Fotos 
vorher komprimieren und anpassen. 

• Anonymisierung erforderlich: Firmenlogos, Firmennamen oder Produktnamen dürfen für die 
Jury nicht sichtbar sein. 

• Fragen zur Bewerbung per E-Mail an pcb-design-award@fed.de richten. 
• Vollständige Bewerbung (Teil 1 + Teil 2) muss bis 31. Mai 2026 per E-Mail eingereicht werden. 
• Nach Einreichung erfolgt eine Eingangsbestätigung. 

Auszeichnung 

• Bekanntgabe der Gewinner am 23.–24. September 2026 auf der FED-Konferenz in Bamberg. 
• Pro Kategorie werden bis zu drei Finalisten nominiert. 
• Alle Nominierten werden zur Preisverleihung eingeladen; Reisekosten und eine Übernachtung 

übernimmt der FED. 
• Der Gewinner je Kategorie erhält: 

o Sieger-Pokal 
o Sieger-Urkunde 
o 1.000 EUR Preisgeld 

• Es gibt keine 2. und 3. Plätze. 
• Die Preisträger werden öffentlich präsentiert (Webseite, Print- und Online-Medien). 
• Gewinner dürfen das druckfähige Preis-Logo für eigene Werbung nutzen. 
• Alle Nominierten, die nicht gewinnen, erhalten: 

o Nominierten-Urkunde 
o FED-Seminar-Gutschein 

• Unter allen anwesenden Wettbewerbsteilnehmenden wird ein iPad je Kategorie verlost. 
• Alle Teilnehmenden (Nichtpreisträger) erhalten zusätzlich einen  

o Gutschein im Wert von 100 EUR 
 

Alle Infos unter: https://www.pcb-design-award.de  

https://www.pcb-design-award.de/

